
製品案内

基板コーティング装置

が保護する

が調べる

が印す

実装基板の保護コーティングを簡単確実に！



製品仕様

装置仕様

型式 基板コーティング装置

対象基板
サイズ

最小 50㎜×50㎜ ～
最大 330㎜×250㎜

基板厚 0.5～2.0㎜

基板最大重量 3㎏

基板高さ制限
上面 80mm

下面 80mm

塗布範囲 330×250mm

塗布ヘッド 2ヘッド（フィルムコート ・ ニードル）

塗布方向 0°～180°

電源 AC200V（単相）50/60Hz

供給エア 圧力：0.5Mpa、消費量：5Nℓ/min

本体寸法
(突起部含まず)

W770 × D960 × H1,490mm
※搬送路高さ900mm時

重量(PC含まず) 250kg

*規格・仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

４．ライン構成に合わせたカスタマイズ

３．塗布範囲を選べるUI、最適なノズル選択と塗布経路の自動化により
塗布データ作成時間の短縮を実現！

新シリーズ が登場！
１．2種類のノズルによる最適な

塗布作業の実現！
２．塗布後の画像検査により、

塗り残し、はみ出しを防止

・基板搬送方向の選択可（右→左、左→右）
・フロントパネルからの基板出入りも可能

５．オプション部品も充実
・タンク温調
・延長コンベヤ
・オフライン用PC 等

①塗布領域の指定 ②塗布条件の設定 ③ノズルと経路の自動計算

お問い合わせ先
E-mail：AOI＠rexxam.co.jp 動画はこちら！


